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摘要(译)

为了防止由于厚度减小而引起的液晶面板的耐负载性的降低，使用光学
粘合剂将强化玻璃完全粘合到液晶面板的正反两面或一个表面上， 并
且，将因压力而使液晶面板单独破裂的翘曲量设定为与强化玻璃的情况
相同。
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